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Complex Challenges in the DC Space
@

) Mayor potencia, mayor densidad
— Impacta una variedad de infraestructuras

(=

{‘} Nuevos territorios para el crecimiento
-—' Critica para una operacion eficiente de IA
= = ROI RGpido

LEVITON. Bicsi
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Potencia Electrica
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Nuevos territorios adquiriendo mayor
importancia

2024

LEVITON.

A

MATURITY/GROWTH SCORE
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Nuevos territorios adquiriendo mayor
importancia
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Consumo electrico de los Data Center

Crecimiento proyectado
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¢Por que GPU’'s?

La IA, el MLy el DL aprovechan las capacidades de

. ) ) How GPU Acceleration Works
procesamiento paralelo de una GPU. (Inteligencia

Artificial, Aprendizaje Automatico y Aprendizaje Application Code
I
Profundo). oy - CPU
........ Compute-Intensive _ i —
Miles de nUcleos mds en una GPU iGPUS | ™" omm— s souenn | OOOD
u u : Sarsess % of Code | I—cPU Code | Boog |
L — o —
La CPU y la GPU trabajan juntas. — T e
I
P . . I
La CPU delega las tareas de cdlculo intensivo a la —
GPU, de forma increiblemente rapida. \ - Y
-+

NVIDIA: Lider durante multiples décadas en

tecnologia de GPU. "CPU" vs GPU
Videojuegos

Mineria

LEVIT.®
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NVIDIA no es el Unico fabricante de GPU'’s

Pero en 2024 NVIDIA tuvo el 90% del mercado de GPUs
LEVIT.® BICSI



NVIDIA DGX H100

“El estandar de oro para la infraestructura de IA”

LEVITON.

Datasheet

< NVIDIA.

NVIDIA DGX H100

The gold standard for Al infrastructure.

Artificial intelligence has become the go-to approach for solving
difficult business challenges. Whether improving customer service,
optimizing supply chains, extracting business intelligence, or
designing leading-edge products and services with generative Al
and other transformer models, Al gives organizations across nearly
every industry the mechanism to realize innovation. And as a pioneer
in Al infrastructure, NVIDIA DGX" provides the most powerful and
complete Al platform for bringing these essential ideas to fruition.

NVIDIA DGX H100 powers business innovation and optimization.
Part of the DGX platform and the latest iteration of NVIDIA's
legendary DGX systems, DGX H100 is the Al powerhouse that's the

Specifications

GPU 8x NVIDIA H100 Tensor Core GPUs
GPU memory B40GB total
Performance 32 petaFLOPS FP8

NVIDIA® NVSwitch™ 4x

System power 10.2kW miax
usage
CPU Dual Intel® Xeon® Platinum 8480C Processors

112 Cores total, 2.00 GHz (Base),
3.80 GHz (Max Boost)

Source: Nvidia B’.CSI.




Tecnologia en Transceiver

Debido al corto alcance, los transceivers multimodo no siempre necesitan
procesamiento de sefal digital (DSP)

W Product Datasheet

800G QSFP-DD SR8 Optical Transceiver
PMN: VD-BCSRBCP-LP

Product Overview

VD-BCSRECP-LP is o DSP free parallel 800G SR8 based B-lane QSFP-DD pluggable transceiver that
provides independent serial optical data links up to Bx 106 Gbps using PAMA4 modulation format
over multi-mode fiber.

Features
Up to 108 Gbps data rate per channel by PAM4 modulation

»  Support B00GAU-S electrical interface

+  Integrated 850nm VCSEL array and PD array without any DEP
or COR
Single MPOVE connactor receptache optical intarfoce
cempliant
Hot-pluggable QSFP-DD form factor

v Low consumption (4.5W)
Single +3.3V powear supply

compliant
+  [EEE B02.3cm, QEFP-DD HW RevEa.2, and CMIS 4.0 cormpliant

Applications
+  Data Centers and Cloud Nebworks
800G Interconnect

LEVIT.®

LD-138HG-5H-M

00G QSFP-DD

Product Description

Eoptolink's QSFP-DD Bx100Gbps transceiver module can be wsed for 300 Gigaba Ethernet connections
ower S00m of single-rmode fiber, The module includes eight parallel channels with a central wavelength of
1310nm, and the operating rate of each channel is 106.25Gbps. These B-channel PAM4 parallel optical
signals can be converted into B-channel PAMY elecincal outpad signals; and there are B independent
electncal inputioutput channels, whech can convert PAMY electncal input data into 8-channel PANS
paraliel opbical signal. The transmitter of the module includes a bi-directional PANY re-timer ASIC and &
EML Lasers. The recerver uses B photodiodes and two 4-channel TIA amays, as well as the PAMA re-
tirmer

Features

Supparts 850Gbps u Safety Cenification. TUVULFDAN
Single 3.3V Power Supply = RoHS Comgliant

Ui 1o S00m aver SMF with KP4 FEC

supported at the Host side Applications™

MPO-16 connecion = Ex100G Ethemet

106 25GDPS (PAMA) electrical inlenace B Zx400G Etherned

PIM and TIA array on the receiver side ® 1xBOOG Elhernel

Power dissipation < 16W |
= Case lemperaiure range: 0°C o T0C(commercial)

Bicsi




NVIDIA DGX Scalable Unit (SU)

Con switches Mgmt/Leaf in-row, refrigeracion por aire

1 1 | | i | || [ |

358 IiW of Heat Load

41kW  41kW  41kW  41kW  20kW  20kW  41kW  41kW  41kW

LEVITON. Bics/




NVIDIA DGX B200

“The foundation por your Al center of excellence”

Datasheet

<ANVIDIA

NVIDIA DGX B200

A unified Al platform for training,
fine-tuning, and inference.

Powering the Next Generation of Al

Artificial intelligence is transforming almost every business by automating tasks,
enhancing customer service, generating insights, and enabling innovation. It's

no longer a futuristic concept but a reality that’s fundamentally reshaping how
businesses operate. However, as Al workloads continue to develop, they're beginning
to require significantly more compute capacity than most enterprises have available.
To leverage Al, enterprises need high-performance computing, storage, and

networking capabilities that are secure, reliable, and efficient.

Enter , the latest addition to the . This
unified Al platform defines the next chapter of generative Al by taking full advantage
of NVIDIA Blackwell GPUs and high-speed interconnects. Configured with eight
Blackwell GPUs, DGX B200 delivers unparalleled generative Al performance with

a massive 1.4 terabytes (TB) of GPU memory and 64 terabytes per second (TB/s) of
HBM3e memory bandwidth, and 14.4 TB/s of all-to-all GPU bandwidth, making it

uniquely suited to handle any enterprise Al workload.

LEVITON.

Key Features

NVIDIA DGX B200

Built with eight NVIDIA Blackwell
GPUs

1.4TB of GPU memory space

72 petaFLOPS of training
performance

144 petaFLOPS of inference
performance

NVIDIA networking

Dual 5th generation Intel® Xeon®
Scalable Processors

Foundation of NVIDIA DGX

Direct Liquid Cooling

DGX B200 Technical Specifications

GPU

GFU Memary
Perfarmance

NVIDIA® NV Switch™
NVIDIA NVLink Bandwidth

System Power Usage

CPU

System Memory

Netwarking

Bx NVIDIA Blackwell GPUs
1 A40GE total, 64TE/s HBM3e bandwidth

72 petaFLOPS FPB training and 144 petaFLOPS FP4 inference

Y/s aggregate bandwidth

~14.3kW max |

s,

s

AL

2 Intel® Xeon® Platinum B570 Processors

T

112 Cores total, 2.1 GHz (Base),

4 GHz (Max Boost)

2TB, configurable to 4TB

dx OSFP ports serving 8x single-port NVIDLA ConnectX-7 VPRI

Up to 200GHs InfiniBand/Ethernst
2x dual-port QSFP112 NVIDHA BlueField-3 DPU

Up to 40000/ InfiniBand/Ethernet

Source: Nvidia

Bicsi




Enfriamiento
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Tecnologias de refrigeracion en los Data
Center

Aire a aire

~1's of kW

Intercambiador de calor
de puerta trasera

~10’s of kW

Examples: REHVA, ASHRAE

Refrigeracion liquida directa

E to ~100’s of kW

Vendor Specific

Refrigeracidon por inmersion

> 100’s of kW
OCP

Bicsi




Consumo de energia de la IA

Image: Sim Scale
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Refrigeracion liquida

 TIA White Paper

 El auge de la refrigeracion liquida en los Data Centers
- Tecnologias, desafios y consideraciones

- Consideraciones sobre carga en el suelo
- Aumento significativo para immersion cooling

 Arquitectura
« Las acometidas que tradicionalmente se utilizaban para
cableado ahora también para tuberias.

LEVITON. Bicsi




Direct to Chip, ya se esta haciendo

LEVITON.

Bicsi




Refrigeracion liquida

Liquid Assisted Cooling
- Minimo impacto en el cableado

Direct to Chip Cooling
« Minimo impacto en el cableado

Fluid Immersion
« La compatibilidad del cable es una
preocupacion

LEVIT.®




Cableado certificado para inmersion de medios

liquidos

« Las soluciones de cobre y fibra estan
preparadas para la inmersion en
fluidos de refrigeracion seleccionados,
habiendo sido probadas y validadas
segun los requisitos de
compatibilidad de materiales en

refrigeracion por inmersion de la OCP
(Open Compute Project), Rev 1.0.

- lider en el area de pruebas de
compatibilidad de fluidos. Ningun otro
competidor de cableado estructurado
ha realizado un anuncio de este tipo.

LEVITON.




Redes de
Inteligencia
Artificial y Machine
Learning

LEVITON. Bicsi



Hyperscale y IA Data Centers

Todos los Data Centers
Hyperscale tienen

Al Deployments

Pero no todos los

Al Deployments

_ se consideran Hyperscale
LEVITON.

NVIDIA.

Certified
Associate

Bicsi



Las velocidades en las redes de |A siguen
evolucionando

Publicado en 2022
- |EEE 802.3ck especifica 100 Gb/s, 200 Gb/s, y 400 Gb/s
 Interfaces eléctricas basadas en la sefializacién de
100 Gb/s

Publicado en 2024
- |EEE 802.3df especifica 400 y 800 Gb/s con sefalizacién
de 100 Gb/s

Overlay: Forecasted Unit Shipments (2020-2030) — 400G, 800G, 1.6T, 3.2T

w P v (=2}
o o (=] o

Units (Millions)

N
o

Proximo a finalizar
- |EEE 802.3dj especifica 200-1600 Gb/s con sefializacién de
200Gb/s
« Actualmente en la fase de borrador 3

[
o

o

2020 2022 2024 2026 2028 2030

Proximamente
« La préxima aplicacién Ethernet de IEEE especificard la
sefializacién de 400 Gb/s para 3,2 Tb/s.
« Inicialmente, estd disefiada para opticas integradas.

Source: LightCounting

LEVITON. Bicsi




Crecimiento de transceivers

El mayor motor de crecimiento actual

Significant Driver Port Growth
$35,000 -
~v Crecimiento de la IA y Machine

%5 Learning en los Data Center
»

$30,000

$25,000

$20,000 2028
2020 Projection in
$15,000 2025
Al Clusters 15% ‘ 58%
$10,000
$5,000 l I ReSt%?oeuzedeS g5y, NN 409
. 1

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

mNon-Al m Al Bicsi
LEV".@ CALA
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) La multinacional tecnolégica NVIDIA
@2 utiliza la infraestructura de fibra

Optica y cobre de Leviton en sus
oficinas y centros de datos de todo el

Certified mundo.
Associate

NVIDIA.

Productos-disponibles para 7
NVIDIA en EE.UU., Reino Unido, -
Dubdi y Hong Kong -

LEVITON. Bicsi




Cuestiones que deben de'abordarse

LEVITON. Bicsi



Tres caminos hacia velocidades de datos
mas altas

Namero de longitudes
de onda

1,4,8,.. —> —>
H\ e

oo~ 2 P .
bee

— — —

Velocidad del carril o o Recuento de fibras
100G, 200G, 4006, ... 2,8,16,.

LEVITON. Bicsf



Conector MTP y/o0 MPO

LEVITON. Bicsi



Transmision Multilinea
EEE 802.3ba (Junio 2010)

Principios Basicos
* Transmision multilinea
- conector MPO (IEC 61754-7)

*40G
*40GBASE-SR4

* Transmision 4x10G
* Cable 8f OM3

-100G

*J00GBASE-SR10

*10x10G
* Cable 20f OM3




Opcion Ethernet 400G-SR8

Soluciones 200G y 400G de IEEE

Conector MPO [ MTP®

I

[

Variante 1
MTP de 24 fibras

- MTP de 24 fibras ya disponible

LEVIM®

Tt T Tt T T T T Tx Rx Rx Rx Rx RX RxRx Rx
0000000000000 000

Variante 2
MTP de 16 fibras

« Nuevo conector MPO/MTP

* Laversion multimodo
es con pulido en angulo (APC)

Tx Tx Tx Tx Rx Rx Rx Rx
(X X X NONOJONORONOXONO)

Variante 3

MTP de 8 fibras

+ 400G-SR4.2y 400G- DR4/XR4

- MTP de 8 fibras facilmente
disponible

Bic_si '




Conector MTP y/0 MPO Codigo de colores '

Cassettes

12-Fiber MTP

(cassette back view)

24-Fiber MTP

(cassette back view)

Multimodo con bota
de color en MTP

r

Red - 24 Fiber

r

Aqua - 12 Fiber

Gray - 8 Fiber

Monomodo con bota
de color en MTP

i

Red- 24 Fiber

1

Black- 12 Fiber

Gray - 8 Fiber

LEVIT.®

Bic__si '




Opciones de conectividad de la unidad MSA
QSFP-DD, -DD800 (Sucediendo ahora)

TEETTITIIYRERR YYD

MPO-12 Two-Row |

ot The WG 11. 3 rew apticel WS b seed for | B e w e
ML *333323523283x "
J

Dual CS Duplex LG
1 1
oo|es| |[@]][=e]
SN

Conectores 16F MTP vs. 16F VSFF

LEVIT.®

400G y conectividad anterior dominada por LC
y MPO-12 (FR4, DR4, SR4)

Las conexiones multimodo se vuelven angulares

Estos conectores siguen siendo los més populares
a 800G, pero desplegado con 100G / carril, vientre
con vientre

MPO-16 se vuelve mdas popular a 800G,
utilizando 802.3df a 100G / carril

Existen otras opciones basadas en duplex y MPO-
24 con conectores VSFF, pero en un volumen
significativamente menor

Bicsi
CALA




Breakouts
Canal 400G Hoy

1
‘ tgego0c0edee ‘ . i??
. o
\ AN @ S —t
400G- 8F MTP Array Cord MTP-MTP Base8 MTP Trunk _ = i
DR4[XDR4 Adapters MTP-LC Cassette §
‘__LL-" i

Cada linea del transceiver es de 100G

Convierte canales de 8 fibras en 4 canales daplex
Crea 4x100G canales/modulo e QSTPBIO0GTDR
Ventajas de espacio, potencia y coste

LEVITON. BICSI




Transceivers de 400 Gbps

QSFP28

100G

Bicsi
CALA




Arreglo @ 400G: Switch-a-Switch

8-fiber SM Configuracion (10/40/100/200/400G) con DR4

= <
%..-—““. ..hﬂm_,./
" Base24 MTP Trunk
0 P ool B MTP-MTP MTP-MTP €. B g8
Cassette cassette

QSFP-DD/OSFP 4006 8F MTP" Array Cord 8F MTP Array Cord QSFP-DD/OSFP 400G

* Cableado central con base de 24 Fibras
- Conexiones Paralelas (8-fibras) al equipo
- Soporta 400G-DR4/XR4 sobre fibra 0S2

LEVITON. Bicsf



Conectividad compatible con aplicaciones 400G+

Conjuntos de productos de Leviton para IA y otras redes de alta velocidad

8F Multimodo H 8F y 16F MTP placa adaptadora
y Monomodo para HDX y E2XHD
Pulido angulado Array Cord
+ Lainterfaz angular es para transceptores de 400G
O superiores.
- Matriz de diémetro reducido para conexiones de

ultra alta densidad y mejor flujo de aire en el rack.
+ Se puede dividir en 1x8F MTP o 2x4F MTP.

- Conjunto completo de placas
acopladoras para dar cabida
a la tradicion Interfaces 8F y
16F emergentes

16F MTP Array Cords and Arneses 8F MM/SM APC y 16F MTP

- Una fila de 16 fibras, llave de desplazamiento Plenum and CPR B2ca Troncales

- Se aplica como interfaz a los transceptores SR8 ’ Cable:gdo global'y EStrUCtHfUdO .
(Mng DR8 (SM) 400G, 800G+ X 16F Solucion para un mayor numero de fibras
. _ , . Consolidacién en gastos generales
- Agregacion y término de fibra Bandejas y rejillas
hasta APC 2x8F ; N
N

LEVIT‘® BICSI




Conversion/Breakout Cassette o Harness

« Segregacion de puertos de 6ptica

paralela de 8 fibras (8F) a puertos —m;;_;’@:éﬁz@;;;m;?
ddplex individuales - o -
« Con Cassette o Harness /
8F- LC Harness

* El cassette permite extender la 8F Array Cord
interfaz de 8 fibras (8F) a ubicaciones K
remotas mediante el uso de
troncales.

LEVITON. Bicsf



Arquitecturas de Data Center

LEVITON. Bicsi



Arquitectura de tres niveles

Core Switches
Typically in MOAs

« Conmutadores de nucleo,
agregacion y acceso.

Aggregation Switches
May be in MDWs, IDAS, or HDAS

Se considera anticuada
Todavia habitual en

° Access Switches in HDAs
o ar
Enterprise et

- Tipicamente

oversubscribed EEEHEEEHHEHEHEE e

° ° °
NO optimizada para latencia  ms  —sesuciosu o
Servers 1 Backup Swith-to Switch Connections

LEVITON.



Arquitectura Spine-Leaf

« 2 capas. Cada switch Leaf se
conecta a todos y cada uno de
los Switches Spine.

- Necesgria para
Cloud/Hyperscale

« Minimiza latencia

- Tipicamente totalmente
subscrita

» Switch radix importante por el
elevado numero de
conexiones

LEVITON.

ANSI/TIA-942-B: Three-Tier Architecture

- - e
Typically in MOAs

Aggregation Switches
May be in MDWs, IDAS, or HDAS

7 A
Access Switches in HDAs
For End/ Middle of Row
or ECs for Top of Rack

[Server Cabinets)

H Switch Active Switch-bo-Switch Connections Server Connechons

B Servers — Inactive Backup Swith-to Switch Connections



Arquitecturas de Malla (Mesh)

« FULL-MESH: Cada switch estd conectado a todos los demas
« INTERCONNECTED-MESH: Similar a full-mesh, pero mds facil de escalar

ANSI/TIA-942-B: Full-Mesh Architecture ANSI/TIA-942-B: Interconnected Mesh Architecture
EE HH E Servers in EDAs
(Server Cabinets)

Interconnection Switches

Tymcally im MDAs, but may be in IDAS

Fabric Switches

May be in MDAs, IDAs, HDAS, —— — W | HDAs for End of Row or EDAS
or insmall data centers in EDAs P

EH HH H Servers in EDAs Servers in EDAs
(Server Cabinets) [Server Cabinets)

< I 5 -\.I MNEeCLK St —tr e - - e - r - - - r - -
Il Servers server Connections Il Switch — Active Switch-to-Switch Connections ® Repeated Components
M Swvitch  — Active Switch-to-Switch Connections W Servers E e -=Pod

LEVITON. Bicsi




Requisitos del Cableado Mesh

LEVITON. Bicsi



NVIDIA DGX SuperPod Compute Fabric

Red de malla de (400/800Gbs).
Cada servidor tiene 1 GPU conectada a cada uno de los 8 switches Leaf de 400G.
Los switches Leaf estGn conectados a cada switch Spine a 800G.

Lo tipico son cables MPO multimodo (MM) APC, pero pueden ser monomodo (SM)
LC.

1024 cables

1024 cables

LEVITON. Bicsi
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NVIDIA DGX H100 Network Sled Vista
posterior

Puertos

In-Band Compute 4x In-Band
Management Dual Port OSFP Management
Storage Single

Storage Single
Port QSFP
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e e e e GRMTTH L FETTHIRCAN)

«WBERIIPISSSE"IT e
L]

" weswes \ see ee e
asd 1] A =

LA AL L LN

Port QSFP - '
o e = — | L RZOZOIOZeZeIE PIOIOIZesese (1 (- ue igr . — o :
~TTTIT S A N S o ATAYIWIAra aTaes ¢
t CupmEENG | Qo s ammms T g | € d
O e

.o_. Q 0

LN ]
d L ] L] . ®_0
) P ritctliit. "e0ese e e OO O T
' -:-:::-:- Sefeletelelelelelel. 10} } _ sana ¢ MO O OO O o0
. e ;
esssecphe nesssas LX)
e oo ee senede IOBBERORN.~ 1088
® BBhee an %08 - [ IXIIIIIIYT SR Y
- - i #
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400G MPO

400G MPO 800G MPO 400G MPO
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NVIDIA DGX H100 Network Sled Vista Posterior

Requisitos de Puertos y Fibras

DGX H100 Network Ports . .
In-Band In-Band ReqUISItos Por
Management Management

orage Single se I'Vid O I'

Port QSFP

Storage Single Compute 4x
Port QSFP DuraPort OSFP

Puertos

P i‘ | . ’ - -
______________________________ o I .L, Funcion .., g Fibras
;:: ] Compute 8 64
"""" o | Storage 102 HASTA16
Out-of-Band
Management In-Band 102 HASTA16

Total 10al12 HasTA96

Transceptores de
doble puerto
- (2x400 GbPS) para Funcién Puertos Cobre

conexiones de
Nuevo Conector: 8F MM APC computacién Oo0B

Caté6

LEVITON. Bicsi




Ejemplo

Requisitos de cableado Rack de Servidores Al

NVIDIA DGX H100 Server Rack

4 Servidores Por Rack

Requisitos Por Servidor Requisitos Por Rack
Puertos .z Puertos .
Funcion MPO 8 Fibras Funcién .o o Fibras
Compute 8 64 Compute 32 256
Storage lo2 HASTA16 Storage 408 | HAsTAG4
In-Band lo2 HASTA16 In-Band | 408 | HASTAGS

Total 10a12 HASTA96 Total 40 a 48 384

Funcion Puertos Cobre Funcion Puertos Cobre
OOBCat6 '| OOBCatb 4

Bic_si '




Ejemplo

NVIDIA Al “Scalable Unit" (SU)

Hasta 3,072 Fibras a Switching Leaves Hasta
384 MPO a MPO Array Cords, Corto Alcance,
Multimodo

Requisitos Por Rack

Compute 32 256
Storage 408 HASTA 64
In-Band 408 HASTA 64

Total 40a48 HASTA384

Funcion Puertos Cobre
OOB Cat 6 4

Requisitos Por SU
Total Puertos MPO8  HasTA 384

Total Fibras HASTA 3,072
Todo conectado a Racks de Switches

Total Enlaces Cobre 32

Bic_si '




Funcion Mesh “Breakout” en Arquitecturas de Data Center
Conexiones Leaf a todos los Spine

* Breakout 100G a 4x 25G
 Mezclar

-~ ; ) , ., et T
e o & \ %, . . -
. \ ™, . .
e~ / \ - s i

i i ! J Al - : : =
ToR Switches [oboooooo |[Choooooo | [Gooooooon | [Cooooooo | [Booooooo |[Gooooooo |[Boooooon | [Oooooooo | [Cooooooo || B0000000 |[Oo00o000o |[oooooood |

Spine level Leaf level
6 P ERER | o
100G Port
100G Port
256 25G 25G 25G . [ TT o oTiis e oottt 25G 25G 25G 25G
MPO MPO
100G Port [k |ﬂﬂ: 100G Port
MPO MPO
100G Port I :Iﬂﬂ: 100G Port

MPO

100G Port :Imm: 1OgdGPgort
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Compute Fabric

Storage Fabric

— 400G — 200G — 100G  —10G/25G —1G

LEVIT.®

“\N\

Management Network

Out-of-Band

= =

CPU Server

\ \\7\\
R
————f—————f—————

In-Band
Management Network

External Network
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En el Mercado existen
Data Center Design Team

- Se asocia con los clientes para crear
disefios de infraestructura de red eficientes
y rentables.

» Expertos con experiencia en equipos
activos en el mundo real y conocimientos
de planificacion.

« Especializacién en aplicaciones.
Modelado anticipado de disefios de red.

Las empresds con los conocimientos parad hacer estos proyectos

tienen el futuro garantizado

LEVITON. Bicsi




\Velocidad de implementacion
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La velocidad de implementacion es un problema

El recuento promedio de fibras esta aumentando significativamente ;Por qué?

Bastidor de servidor Rack de servidores -n-- nn--
tradicional NVIDIA Al de uso

general o K e ol | e | e |
_ wo | o | s || o o | (e
ToR Switch (R I — — I josssem [umnn ]
Requisitos de enlace ascendente por rack | & || s | & || o el | | e |
~ 10 veces los tradicionales oo || ver || b )| om oo || o || por )| o
s = - - I TR ) L
5 Function  MPO8Ports  Fibers . ) )
F Compute 32 256 Una “unidad escalable” requiere 16
g troncos de 192F o 2 troncos de 1728F.
a Storage 4or8 UP TO 64
:
a In-Band 4or8 UP TO 64 (
-=f ' Los clusters de IA (cientos de
g Total 40to48 @ UPTO 384 .
3 racks) crean répidamente esto
:
Conclusiones clave:
» Los cables de fibra 6ptica de mayor
capacidad son més comunes que nunca
(288F+).
Esto impulsa la necesidad de
_ conectividad de paneles de mayor
2 to 6 MPO Uplinks per Rack = densidad (hasta 3456F por unidad de
24-Fiber or 48-Fiber rack).

MTP trunks

Bicsi




Ejemplo

Cableando la Red IA — Network Solutions

Las soluciones de cableado estructurado
tienen muchos beneficios

Multifiber Trunks

Las troncales preterminadas multifibra reducen
la congestion en las bandejas superiores

Menos recorridos de cableado para una
instalacion mas rapida Velocidad de

Mas de un 85 % menos de cables que gestionar Despliegue

Gran flexibilidad en la codificacién por colores
de cables, conectores y puertos

Soluciones para soportar tanto cobre como
fibra en el mismo panel para ahorrar espacio

Las troncales se pueden instalar antes de que el
equipo activo esté en su lugar.

|

s)00y Buiyoyms
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Solucion Leviton para Redes Al

Ejemplo de aplicacion

I it

Compute adaptador MTP16
(1 por Server)
(4 por Rack)

In-Band
Management

Compute 4x In-Band
Dual Port OSFP Management

Storage Single Storage Single

MTP16 a 2x8F
Harness (Compute)

~ MTPI6 a 2x8F
* 183 " Harness (Storage)

l MTP16 a 2x8F
Harness (In-Band)

k Om—lof—lBand
Manaaement

torage adaptador
MTP16

(1 por Rack)

In-Band
adaptador MTP16
(1 por Rack)

Cat6 (OOB)

OOB Cobre
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Solucion Leviton para Redes Al

Ejemplo de aplicacion

- 384 Fibras, 48 MTP Puertos por Rack

* Dependiendo de la arquitectura del
cliente y las ubicaciones exactas de los
switches, entre 2 y 6 trunks de fibra y 1
trunk de cobre por rack

s)opy Buiysyms

* Posibilidad de agrupar las redes en el rack
de switches

LEVITON. Bicsf




Solucion integral para Data Centers

Subsistema 1 Subsistema 2

Subsistema 3
Subsistema de interfaz de usuario (MDF) al
servidor

Subsistema 4

DC Interconnect Subsistema de punto Subsisterna de back-end de IA

Subsystem de entrada

§ Troncos con ; Server Cabinets

4 alto recuento MDF/IDF1

| :
defibras, 11 | -e%-gt, "
; PfematurOSO} a .l.l H..l.
# empalmados T —

Middle of Row

MG
'l . .. R
Rack

Gabinete de
empalme por
fusién masiva o de
parcheo para
montaje en rack o
pared

Cable plano de alta
densidad de fibra
para exteriores o

I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
interiores/exteriores.
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Escenarios comunes de larga distancia

Camarasde
seguridad al aire
libre

» Estacionamientos
» Portones de
acceso

» Casetas de
vigilancia

* Muelles de carga

LEVIT.®

Ubicaciones al

aire libre

* Universidades
» Hospitales
» Entre edificios

Grandes
espacios al
interior

 Almacenes

* Centros de
distribucion

* Instalaciones
deportivas

Instalaciones
Industriales

* Centrales
eléctricas

» Canteras

» Fabricacion

“Aquél....”

- Cadmara
 Estacion de
control de acceso
- Punto de acceso
inaldmbrico

Bicsi
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La mejor cobertura del sector

para los enlaces mas largos

200 m 275 m
s D D
Gbps & 100 W PoE
140 m 200m
2.5 Gbhps &

140 m 165 m

15 W -100 W PoE

Expected % of Links 56%
140 m 165 m 200 m



Resumen

>
son mds importantes que nunca en
el despliegue de redes de'lA

> puede ayudar a abordar estos requisitos
criticos
> Leviton tiene un y sistemas

globales definidos para satisfacer las necesidades de las redes de
A en todo el mundo
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¢Preguntas?

Antonio Cartagena

Leviton Network Solutions
acartagena@leviton.com -IJQd
+1 787 903 0304 LEVI ®

@ Leviton.Latam @leviton.latam @ Leviton.Latam @ @levitonlatam
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